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Aktivity v prubéhu studia
Vedeni cviceni z predmétd KET/MZEK a KET/TEL.

Vedeni bakalafskych praci:
Mechanické vlastnosti pajen¢ho spoje.
Vznik a rust intermetalickych sloucenin u bezolovnatych pajenych spoju,
Dutiny v pajenych spojich,
Spolehlivost pajenych spojt,
Diagnostika propojovacich struktur.
Oponentura bakalaiskych praci:
Testovani aktivity tavidel pomoci testu roztékavosti.
Tavidlové zbytky po pajeni pietavenim,
Pajeni pouzder BGA,
Vodivé lepeni v elektrotechnice (Moravek David).
Testovani pajitelnosti pomoci Concoat MUST SYSTEM 11,
Technologie propojovani v elektronice,
Vodivé lepeni v elektrotechnice (Spiroch Jif),
Péjeci slitiny v elektrotechnice.
Reseni projekti:
FR-TI13/497 . Multimedialni jednotky - vyvoj novych zkusebnich a analytickvch metod
ur¢enych pro konstrukei produktt s vysokou kvalitou a uzitnymi vlastnostmi™,
F0434/2012/Fla .Inovace laboratornich cvi¢eni predmétu Mefeni a zkouSeni
elektrickych zafizeni™,
F0645/2012/G1 Inovace praktické vyuky predméta v oblasti technologii elektroniky,
IA01010639 Technologicky systém pro monitorovani a fizeni polymeraci v
pramyslové vyrobé™,
TA04031111 |, Bezpetnostni dopravni uzaveéra silnicnich tuneli™.
Cinnost v laboratotich a dopliikova ¢innost pro externi firmy.
Odborna praxe ve spoleénosti Rohde & Schwarz zavod Vimperk s.r.o., divize Osazovani

desek plosnych spoju.



